
2D外観検査装置総合カタログ

2D AOI Lineup
先進のテクノロジーにより、高速 / 高精度検査を実現

サキコーポレーション独自のソフトウエアは、最新のテクノロジを用いて、
内部構造を変えながら常に進化し続けています。基板全面一括撮像による
フルメモリ構造の操作性を守りつつ、マルチコアに対応した高速化を実現。
新機能やアルゴリズムを追加して、最新の装置に搭載されています。
このソフトウエアは同時に従来のハードウェアにも対応しているため、旧装置
のバージョンアップも同時に行うことができる、ユニークな構造です。
新しい検査ライブラリを採用し、データ作成工数の削減と、迅速な生産立ち上げ
に貢献します。

完全同軸落射照明は、基板上すべての位置で検査部品に対し、真上から光を
照射するサキコーポレーション独自の技術です。
隣接部品の影響を受けずに、はんだ面などの角度のある対象物を捉えることが
できます。この照明で作成したライブラリは、基板間および装置間で共有するこ
とができます。

基板全面を一括撮像するフルメモリ構造を生かして、落下物や
余剰部品の検査が可能です。PPM レベルを達成した SMT ラ
インでのさらなる品質向上に貢献します。 
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株式会社サキコーポレーション



Line Scan Technology

世界を驚かせたラインスキャンテクノロジー

サキコーポレーションの検査装置に
は、独自開発技術であるラインスキャ
ンテクノロジー（下図参照）を採用し
ています。
進化した撮像系と完全同軸落射照明
を併せて採用することで、高速かつ
高精度な検査を実現しています。
シン プ ル な 機 構 に よ り、 高 速 性
と高 い 信 頼 性 を 同 時 に 実 現した、 
インライン検査に最適なソリューショ
ンです。 

ラインスキャン方式

ラインスキャンテクノロジーは、高速で基板全面を
一括撮像する、サキコーポレーションの検査装置の 
基幹技術です。一般的な検査装置で採用されているこ
ま撮り方式は、部品点数、基板サイズによって検査タク
トが変わり、より細かく検査しようとすると検査時間が
大幅に増大してしまいます。サキコーポレーションではライ
ンセンサカメラによる一括撮像方式を採用し、高速な検査
を実現しています。

(*1) BF-Tristar II (解像度 10μm) を使用。基板の搬入 / 搬出時間は含みません。
(*2) BF-Frontier II (解像度 18μm) を使用。基板の搬入 / 搬出時間は含みません。

検査を行う場所を設定する
こま撮り方式

ラインスキャンテクノロジーとは？

導入のメリット

超高速ラインに適合

新開発のカメラユニットと照明によって、
M サイズ基板を 5 秒 (*1)、L サイズ基板を
5 秒 (*2) で撮像します。さらに、超高速な
デュアルレーン生産にも対応します。

高信頼性

振動のないラインスキャンのメカニズムは
故障発生率が低く、インライン装置の多くが
現役で稼働しています。最新のソフトウエア
がこれらの稼働中のマシンをサポートして
います。

面積生産性

シンプルなメカニズムはコンパクトな筺体
設計を実現します。シングルレーンでも
デュアルレーンでも同一の装置幅で、高い
面積生産性を実現します。 

検査装置ラインナップ

モデル名

インライン型

両面同時高解像度高速外観検査装置

インライン型

2D 高解像度高速外観検査装置

卓上型

2D 自動外観検査装置

ラインスキャンの特性を活かした、
両面同時検査モデル

BF-Tristar II

S サイズから L サイズ基板まで、工程を選ばず
高速検査可能な L サイズ基板グローバルモデル

BF-Frontier II

最小のスペースで最大の効果を上げる、
スタンダード卓上モデル

BF-Comet18

L サイズ基板が検査可能な
大型基板対応卓上モデル

BF-Sirius
解像度 10 μm 18 μm 18 μm 

基板サイズ 50 x 60 - 250 x 330 mm 50 x 60 - 460 x 500 mm 50 x 50 - 250 x 330 mm 50 x 50 - 460 x 500 mm

基板厚 0.6 - 3.2 mm 0.6 - 2.5 mm

基板反り +/- 1 mm +/- 2 mm +/- 2 mm

部品高さ 上面：30 mm 下面：30 mm (*4) 上面：40 mm 下面：40 mm 上面：40 mm 下面：60 mm

角度付部品検査 1 度単位での部品角度を反映 1 度単位での部品角度を反映

主な検査項目
部品有無、位置ずれ、横立ち、縦立ち、表裏反転、極性反転、ブリッジ、異物付着、

はんだ無し、はんだ少、リード浮き、チップ浮き、フィレット異常 (*3)
部品有無、位置ずれ、横立ち、縦立ち、表裏反転、極性反転、ブリッジ、異物付着、

はんだ無し、はんだ少、リード浮き、チップ浮き、フィレット異常 (*3)

検査タクトタイム（基板サイズ）
250 x 330 mm の基板の場合 (*1)

約 16 秒
460 x 500 mm の基板の場合 (*1)

約 13 秒
250 x 330 mm の基板の場合 (*1)

約 11.5 秒
460 x 500 mm の基板の場合 (*1)

約 14 秒

画像スキャン時間（基板サイズ）
250 x 330 mm の基板の場合

約 5.5 秒
460 x 500 mm の基板の場合

約 5 秒
250 x 330 mm の基板の場合

約 4 秒
460 x 500 mm の基板の場合

約 5.5 秒

カメラ CCD ラインセンサカメラ CCD ラインセンサカメラ

照明 LED 照明 LED 照明

搬送コンベア方式 平ベルト搬送 ―

搬送コンベア高さ 900 +/- 20 mm ―

搬送コンベア幅調整 自動 手動 (オプションとして自動に変更可能) ―

オペレーティング・システム Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB 64 bit English Version Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB 64 bit English Version

接続可能システム 
オプション

BF-Editor ✓ ✓

BF-RP1 ✓ ✓

BF-Monitor ✓ ―

オプション

2D バーコード読取機能 ✓ ✓

ジャーナルプリンタ ✓ ✓

OK/NG 信号出力 ✓ ✓

防湿剤塗布検査 ✓ ✓

電源 単相～ 100 - 120V / 200V - 240V ± 10%、50/60Hz 単相～ 100 - 120V / 200V - 240V ± 10%、50/60Hz

消費電力 800VA 750VA 400VA 700VA

供給エアー 0.5MPa, 5L/min (ANR) ―

使用環境 15 - 30℃ / 15 - 80％ RH (結露なきこと) 15 - 30℃ / 15 - 80％ RH (結露なきこと)

騒音レベル 59.7 dB 58.3 dB 56.5 dB 60.5 dB

装置寸法 W x D x H 850 x 1295 x 1130 mm 850 x 1340 x 1230 mm 580 x 850 x 452 mm (*2) 800 x 1280 x 600 mm (*2)

重量 約 450 kg (本体) 約 80 kg (本体) 約 175 kg

(*1) 画像スキャン時間を含みます
(*2) PC、モニタ、キーボード、マウスは別置きです
(*3) システム設定画面にて各不良の呼称を設定可能です
(*4) 厚さ 1 mm の基板の上面に平面度 1 mm の反りが発生している場合、基板上面：28 mm、下面： 30 mm が部品高さの上限となります

2D AOI システム・オプション

BF-Family
BF-Family は、生産効率向上を実現する
ために検査装置と一緒に使用する端末
です。 
検査装置とは LAN で接続します。また、
検査装置との接続だけではなく、 
BF-Family 同士の接続も可能です。

[BF-Editor]

オフラインデータ作成機

オフラインの端末でデータ作成・編集する 
システムです。

[BF-RP1]

不良判定箇所照合機

検査装置で検出された各基板の不良箇所と 
その内容を、別工程で確認するシステムです。

[BF-Monitor]

複数装置の一元管理

ネットワーク接続された検査装置の不良検出
箇所を遠隔で目視するためのシステムです。


